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@ Verfahren zur haftfesten Metallisierung von Titan oder Titaniegierungen.

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur haftfesten
Metallisierung von Titan oder Titanlegierungen durch
auBenstromiose Abscheidung einer Nickel-Phosphor-
Legierung mit anschliefender Wirmebehandlung zur
Ausbildung von Nickel-Ttan-Diffusionsschichten, da-
durch gekennzeichnet, daB die danach noch vorhan-
dene Nickelschicht haftfest metallisiert wird.
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VERFAHREN ZUR HAFTFESTEN METALLISIERUNG VON TITAN ODER TITANLEGIERUNGEN

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur haftfe-
sten Metallisierung von Titan oder Titanlegierungen
durch auBenstromlose Abscheidung einer Nickel-
Phosphor-Legierung mit anschliefender Warmebe-
handiung zur Ausbildung von Nickel-Titan-Diffu-
sionsschichten.

Das Galvanisieren der genannten Werkstoffe ist
schwierig, da die Oberfliche von einer Passivie-
rungsschicht Uberzogen ist.

Um Titan oder Titanlegierungen haftfest zu me-
tallisieren, muf die Passivierungsschicht entfernt
werden. Dies erfolgt in bekannter Weise mittels
wiBriger L&sungen von FluBsdure oder fluoridnalti-
gen Siduren. Ist die Passivierungsschichi von der
Oberftiche entfernt, kSnnen Titan oder Titanlegie-
rungen galvanisch beschichtet werden.

In der DE-OS 36 22 032 wird dies mit einem
Nickelsuifamatelektrolyten bei 5 A/dm? und 55° C
fir 10 min versucht. Es gelingt jedoch nicht, aus
derartigen Elektrolyten Schichten mit ausreichender
Haftung abzuscheiden, da die Eigenspannungen
der Schichten im Zugspannungsbereich liegen. In
der DE 33 21 231 werden auBemsiromlos abge-
schiedene Nickelschichten auf Oberflichen von
Bauteilen aus Titan oder Titanbasislegierungen bei

400 - 800° C getempert, jedoch werden anschlie-

fend die Nickeldeckschicht und die Diffusions-
schicht TiNi; -chemisch entfernt. Dadurch wird die
Oberfidche aufgerauht, was eine mechanische Ver-
ankerung der folgenden Beschichiung ermdglichen
soll. Diese Aufrauhung der Oberfldche hat sich als
nachteilig erwiesen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die
Schaffung eines Verfahrens der eingangs bezeich-
neten Art, mit dem sich haftfeste Nickelschichten
auf Titan oder Titanlegierungen ohne vorherige
Aufrauhung der Oberfldche herstellen lassen.

Diese Aufgabe wir erfindungsgeméB geldst
durch ein Verfahren gemdB dem kennzeichnenden
Teil des Patentanspruchs.

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
den Kennzeichnungsteilen der Unteranspriiche zu
entnehmen.

In dem erfindungsgeméBen Verfahren wird auf
den Behandlungsschritt der Aufrauhung der Ober-
fidche vermieden, was nicht nur zu einer homoge-
neren Oberfldchenstruktur fUhrt, sondern auch ins-
gesamt eine einfachere Handhabung gewihrieistet.
Weiterhin ist es bei dem erfindungsgemé&Ben Ver-
fahren unabhingig, ob die Warmebehandlung nach
der aufenstromlosen Abscheidung der Nickel-
Phasphor-Legierung oder erst nach der endgiilti-
gen dekorativen oder funktionellen Beschichtung
erfolgt.

Die auBenstromiose Abscheidung der Nickel-
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Phosphor-Erfindung erfolgt in an sich bekannter
Weise unter Verwendung Ublicher chemischer
Nicklebéder.

Die folgenden Beispiele dienen zur Eriduterung
der Erfindung mit den folgenden Verfahrensschrit-
ten:

BEISPIEL 1

- Es wird Titan beschichiet.

- Entfetten

- Splilen

- Tauchen in 5%iger HF-L&sung, 5 Sekunden, 40°
C

- Spllen

- Vernickeln in einem auBenstromlosen Nickelbad

- Splilen

- Vergolden in einem elektrolytischen Goldbad

- Wérmebehandlung bei 800° C fiir eine Stunde

BEISPIEL 2

- Tauchen in 5 %iger HF-L8sung, 5 Sekunden, 40°
C

- Splilen

- Vernickein in einem auBenstromlosen Nickelbad

- Warmebehandiung bei 650° C flir 30 Minuten

- Entfetten .

- Spiilen

- Vergolden in einem elektrolytischen Goldbad

Anspriiche

1. Verfahren zur haftfesten Metallisierung von
Titan oder Titanlegierungen durch auBenstromlose
Abscheidung einer Nickel-Phosphor-Legierung mit
anschliefender Warmebehandlung zur Ausbildung
von Nickel-Titan-Diffusionsschicht, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die danach noch vorhandene
Nickelschicht haftfest metallisiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Titan oder die Titanlegierun-
gen vor der auBenstromlosen Abscheidung einer
Nickel-Phosphor-Legierung in einer fluoridhaltigen
L&sung gereinigt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die fluoridhaltige L8sung FluB-
sdure oder Alkalifluorid in Konzenirationen von 0,01
% bis zur L3slichkeitsgrenze enthilt.

4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf nach dem Beschichten eine
Wirmebehandlung bei Temperaturen iber 200° C
durchgefiibrt wird.
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5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die WA&rmebehandlung unter
Schutzgas oder im Vakuum durchgeflhrt wird.
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